kuraray Nbrilake

L'l[ﬂﬂfl[

CLEARAIL
S'BOND Univers:

Rapido y sin concesiones




1978 CLEARFIL BOND SYSTEM-F
Sistema de Grabado Total (Acido Fosférico)

Phenyl-P

1983 CLEARFIL NEW BOND
Primer Sistema Adhesivo Mundial

con MDP

Historia



MDP, MDP,

S°BOND S’BOND PLUS Universal Bond S’ BOND Universal Quick




* Procedimiento Ultra Rapido “"Quick” g
Sin tiempo de espera (todas las técnicas de grabado)

* Monémero MDP original
Alta resistencia de union y durabilidad

 Versatil y Simple de Usar

Disponible para restauraciones directas, de mufiones e indirectas

Menor sensibilidad a la técnica..Menor riesgo de contaminacion
* Liberacion de Fluor

UNICO producto en la categoria de adhesivo “universal”: ABRZ
* Ideal para el sellado inmediato de dentina

Puntos clave




CHy= Inventado por Kuraray en 1981
C=0
o . Mejor adhesién / durabilidad a muchos sustratos:
EHp = CH2 Diente, Metales y Zirconia
ot —_
h - Alta Afinidad / Absorcion por Hidroxiapatita

Crea una sal de calcio insoluble

La pureza de MDP afecta el rendimiento de la adhesion

MDP original




Available online at www.s . M Pa
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MDP Kuraray Noritake MDP Empresa A MDP Empresa B
Dental Inc.

Functional monomer impurity affects adhesive performance
(Yoshihara K, et al. B. Van Meerbeek)
Dent Mater. 2015 Dec;31(12):1493-501




Resistencia de unidén del cemento de resina a la dentina utilizando adhesivos universales

30
Cemento Cemento
fotopolimerizable Autopolimerizable
Métodos 25
Cada adhesivo se fotopolimerizo
20 8.1
*Mezclado con Activador de curado dual
. /S 15 13.1
24 Horas 37° Agua Destilada ébs
N 97
. . o 8.1
Cemento de resina: Calibra, Curado dual "JO 10 76 6.7
5.2 54 40
Curado: fotopolimerizable y autocurado S I 13 32
Resistencia al cizallamiento ' 0 .
Clearfil SE Bond Clearfil SE Bond Clearfil Scotbond All Bond Futurabond U Prime & Bond
2* Universal* Universal* Universal Elect*

Christopher J. Raimondi, DDS, MS, Jeffrey P. Jessup, DDS, Deborah Ashcraft-

. - SIN SIN SIN Monomero
OImscheid, DDS, MS & Kraig S. Vandewalle, DDS, MS PENTA
. . MDP MDP MDP
Dental Research, 1615 Truemper St., Joint Base San Antonio - Lackland, TX . S b
original original original

78236, USA (American Journal Dent 2016;29:175-179)

MDP Original




Mas Hidradfilo o
Menor Absorcion de Agua TECHNOLOGY
Polimerizacidn Superior

RAPID BOND

Mondémero de amida: tecnologia de union rapida



Mas hidrofilo que HEMA con menor absorcion de agua
Buena propiedad de afinidad y penetracion al diente
Curado mas rapido y polimerizacion multiple

Formar una capa de union mas fuerte
Mas estable quimicamente

Previniendo la hidrdlisis
Mayor resistencia a la flexion

HEMA fotopolimerizado
espués de la sorcion de agua)

[

Mondémero de amida fotopolimerizado
(después de la sorcion de agua)

HEMA vs. Nuevo Mondmero de Amida
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Absorcion de Agua

TRI-S BOND Universal

Quick S3 BOND PLUS

SE BOND

(Asunto B3 (Restauracion) [26031) Universidad Médica y Dental de Tokio
"Rendimiento adhesivo de dentina de un nuevo sistema de autograbado en un solo
paso que contiene un monémero de amida polifuncional hidréfilo"

Sociedad Japonesa de Odontologia Conservadora. 2016

Baja absorcién de agua

Ventajas de la

(MPa ) Resistencia a la traccién

70 1 Tm + Hdmeda

M Seca W 24h + Seca

60 -

30 -

20 -

TRI-S BOND Universal
Quick

(Asunto B3 (Restauracién) [2603]1) Universidad Médica y Dental de Tokio
"Rendimiento adhesivo de dentina de un nuevo sistema de autograbado en un solo
paso que contiene un monémero de amida polifuncional hidréfilo"

Sociedad Japonesa de Odontologia Conservadora. 2016

S3 BOND PLUS SE BOND

Excelente resistencia de unidon

nueva tecnologia




MPa

Resistencia al cizallamiento (autograbado)

B Enamel (24h,37°C) I Dentin (24h, 37°C)

CLEARFIL™ CLEARFIL™ CLEARFIL™ G-Premio Scotchbond  Prime&Bond  ALL-BOND Futurabond
by TR-SBOND oy s pOND  Bond® Universal* Elect*  UNIVERSAL* U*
Quick** PLUS

Fuente: Kuraray Noritake Dental, Inc.
*Not registered trademarks of Kuraray Co. Ltd.
*CLEARFIL TRI-S BOND Universal Quick fue aplicado y frotado durante 3 seconds.

Alta resistencia de union a esmalte y dentina




\Pa Resistencia de unidn a esmalte bovino (grabado total)

25

Hl 3/°C, 1 day

I T1C4.000
20

15

10

CLEARFIL™ CLEARFIL™ Adhese Scotchbond Prime&Bond

TRI-S BOND Uni | _ - . .
ui TRI-S BOND Universal Universal* Universal* Elect*

Fuente: Kuraray Noritake Dental, Inc.
*Not registered trademarks of Kuraray Co. Ltd.
*CLEARFIL TRI-S BOND Universal Quick fue aplicado y frotado durante 3 seconds.

resistencia de union a esmalte




Todas las técnicas de grabado

Autograbado Grabado selectivo Grabado total
(sin 4cido fosférico) (4cido fosférico en esmalte) (acido fosférico en esmalte y dentina)

Todas las indicaciones

! '
Directas Nucleos Indirectas Reparaciones

>

Un Adhesivo Verdaderamente Universal




CLEARFIL S’ BOND Universal Qurick

Puede ser usado junto a PANAVIA ™ SA LUTING Multi

para mejorar la fuerza de resistencia al diente.

Puede ser usado junto a CLEARFIL DC COREPLUS

como un adhesivo de auto o fotocurado.
(Debe ser usado en modo de fotocuracion)

Compatible




CLEARFIL D¢ Activator |0 convierte en un adhesivo de curado
dual cuando es usado con Composites, Cementos or
Materiales de nucleos de otros fabricantes.

Posibilidad de convertirlo en curado dual



MPa Fuerza de cizallamiento (SBS) al diente humano

30 1 v" Funciona bien sin fotopolimerizar el ahdesivo

v Mejora de la fuerza de resistencia de SAC (diente)

B Esmalte
20 - .

I Dentina
10 +
O -

Panavia SA Panavia SA + TRI-S BOND Universal
Quick

CLEARFIL TRI-S BOND Universal Quick + PANAVIA SA para Zirconia

Datos medido por Kuraray Noritake Dental Inc.



Modo de autograbado (Sin tlempo de espera despues de la aplicacioén)

F JZP' >

Apllcar Frotando Secado Fotopolimerizar
(1-5 segundos 5 segundos 5 segundos
Segun la cavidad) (LED de alto rendimiento)

Modo de grabado total

B N

)

Grabado Apllcar Frotando Secado Fotopolimerizar
10 segundos (1-5 segundos segin 5 segundos 5 segundos
(LED de alto rendimiento)

Lavar y secar la cavidad)

Modo de Empleo




2/ Limpiar y secar la Arenar con polvo de Pretratamiento del Diente
STM superficie del diente, y alimina, después introducir a) Autograbado (pasar al siguiente paso)
L probar la restauracion en el ultrasonidos, limpiar y b) Grabado selectivo
de zirconia. secar. ¢) Grabado Total

/ ..___\%

Cementar usando PANAVIA SA de acuerdo con las
instrucciones del fabricante.

Aplicar frotando y secar

Modo de empleo para adhesion a Zirconia con PANAVIA SA




"El tiempo de aplicacion es un gran atractivo,
especialmente cuando el tiempo y el aislamiento

pueden ser problemas importantes
****:* como en pacientes pediatricos y geriatricos. los
REALITY’S resultados seran realmente buenos. "
CHOICES

“Funciona para todos los procedimientos. Buena
viscosidad.

Practicamente no se informo de sensibilidad
postoperatoria. Facil de usar”

REALITY NOW 2017

Premios - Evaluaciones Independientes



“CLEARFIL Universal Bond Quick con un tiempo de
aplicacion reducido de 3 sequndos mostro
resistencias al cizallamiento equivalentes o superiores
comparado con Scotchbond Universal y OptiBond
Solo Plus después de 5000 termociclos. ”

THE DENTAL ADVISOR
Numero 99, Noviembre 2016

Premios - Evaluaciones Independientes



"CLEARFIL Universal Bond QUICK obtuvo los mejores
resultados generales, sobre todo por sus valores superiores
de resistencia de la union y la mayor facilidad de aplicacion”

Brand, Manufacturer Ap:::’{']i““ II;[‘ ':lz::ls:llj gﬁ Alﬁ:;?:al::nn In(i;i::l ::?g;::;ﬁﬂ' Overall CR Rating
Clearfil Universal Bond QUICK, Kuraray Noritake Dental = 1/ $1.40 Yes T Excellent 50/36 Excellent CR Choice
One Coat 7 Universal, Coltene @ $1.20 Yes i Excellent-Good 44/28 Excellent CR Choice
G-Premio Bond, GC America @ $1.40 Yes T Excellent 36/31 Excellent CR Choice
E-On Universal Bond, Benco Dental $1.00 Yes i Excellent-Good 30/23 Excellent-Good
MPa MAX, Clinician’s Choice $0.90 Yes No Excellent 33/38 Excellent-Good
Prelude One, Zest Dental Solutions o $1.20 Yes No | Excellent-Good 34728 Excellent-Good
Superb Universal Adhesive, Apex Dental W $1.20 Yes No Good 39/33 Excellent-Good
OptiBond Universal, Kerr AW $1.50 Yes No | Excellent-Good 28/18 Good
Connexio, Centrix $2.70 Yes Yes | Excellent-Good 21/14 Good
Tokuyama Universal Bond, Tokuyama Dental A $1.40 Yes Yes | Excellent-Good 12736 Good

Parkell Universal Adhesive, Parkell (] $1.30 Yes No Good 12/17 Good-Fair
Ecosite Bond, DMG America $1.30 No No Good 21/18 Good-Fair
SeptoBond, Septodont $0.60 No No | Excellent-Good 10/11 Good—Fair
Control: Scotchbond Universal, 3M A @ $1.70 Yes i Excellent-Good 50737 Excellent CR Choice
Control: Clearfil SE Bond 2, Kuraray Noritake Dental @ $2.20 Yes T Good 52/34 Excellent-Good

Clinicians Report May 2018

Premios - Evaluaciones Independientes



Tiempo de espera
tras la aplicacion

Puede ser usado
como adhesivo de
auto-curado

Libera Flaor

Unidn a Zirconia

Contiene Silano
(Union a emax® y
porcelana)

Mas funciones que los principales

CLEARAL
§'BOND Universal Quick

NINGUNO
Aplicar
frontando

Si

Si
Si

sl

Scotchbond™
Universal
Adhesive*
(3M ESPE)

20 seg.
Frotamiento

No

No

Si

Si

ALL-BOND
Universal®*
(BISCO)

2 capas
10-15 seg. Cada
frotamiento

No

No

Si pero silano
recomendado

No (Silano
recomendado)

Futurabond U*
(Voco GmBh)

20 seg.
Frotamiento

Si

No

No

No

Prime&Bond
elect™*
(DENTSPLY)

20 Segundos.
Frotamiento
(2 capas para
mejorar el
rendimiento)

No

No

No

No

Adhese®

Universal*

(IVOCLAR
VIVADENT)

20 seg.
Frotamiento

No

No

Si

No

G-Premio
Bond™*
(GQO)

10 seg. de
espera

No

No

Si

No

*No es una marca registrada de Kuraray Co., Ltd

adhesivos universales
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Autograbado Dentina: Resistencia al cizallamiento (Notched Edge, MPa)

32.6

Apply With
Rubbing
Motion, Then
No Waiting?

CLEARFIL ™
TRI-S BOND
Universal
Quick**

30.6
28.6 27.8

21.3

Apply With
Rubbing
Motion
20 Sec.

Apply With
Rubbing
Motion
20 Sec.

Apply With
Rubbing
Motion
10 Sec.

Apply & Leave
10 Sec.

CLEARFIL™ S3 BOND CLEARFIL™  Scotchbond™ Universal* Adhese® Universal*
PLUS TRLS EMLACE Adhesive (BMESPE)  (lvoclar Vivadent)

Fuente: Kuraray Noritake Dental, Inc.
*Marcas comerciales no registradas de Kuraray Co. Ltd.
*CLEARFIL TRI-S BOND Universal Quick se aplicé frotando durante 3 segundos.

Mayor resistencia de union Y sin tiempo de espera




Una mano abrir, dispensar y cerrar
Boquilla tnica Control de caida de gota
Limpio después de usar

Sin desperdicio

Compacto

Frasco mejorado




kuraray Nbrilake

CLEARFIL |
S BOND Universal Quick W L/

Sellado Dentinario Inmediato (IDS)



Journal of Prosthodontic Research

» IDS logra mejores resistencias de union,
menor formaciones de espacios (gap),
el duite sellog o it homiled (e menor filtrado de bacterias y menor
e N, sensibilidad posoperatoria
‘ s « |IDS tiene una influencia positiva en la
preservacion de la estructura del diente, la
comodidad del paciente y la supervivencia a
largo plazo de las restauraciones indirectas
adheridas
« "“.... NO hay razon cientifica para no

recomendar IDS en la practica de rutina

FV1T Journal homapege: wwe shiay ar comllngate po.

* 40 articulos sobre IDS (20 afos)

"
recommend (DS in routine practice

2 tmmedite dentin sealing trchmique |

Queé es el Sellado Dentinario Inmediato (IDS)




« Aumenta la fuerza de unién de dentina similar a DEJ
« Conserva la cantidad maxima de estructura dental

« Protege la dentina y el tacto si ocurren fallos

« Elimina practicamente la sensibilidad postoperatoria
« Mayor sellado contra bacterias y microfiltracion

« Reduce la frecuencia de tratamientos endodonticos

Ventajas de IDS




SIN tiempo de espera
Reduciendo el riesgo de contaminacion por saliva

“Sellado Inmediato” Real



Nanodureza de la capa de
revestimiento

Capa de revestimiento B |nicial

I = 1dia

m 3dias

Dentina 7 dias
d
N .

_ - J )
Universal Bond Scotchbond Adhese Universal *
L. Quick Universal *
5-10pm Capa de revestimiento |
Fuente: Kuraray Noritake Dental, Inc.

*Marcas comerciales no registradas de Kuraray Co. Ltd.

Capa de revestimiento fina y resistente




Capa hibrida

La zona resistente acido-base (ABRZ) es L
una capa estructural formada en la interfaz
de union del diente, que es resistente a los
desafios acido-base y diferente de la capa
hibrida..

Por lo tanto, se cree que juega un papel

"7 Zona Resistente
== Acido-Base OL
e “Super Dentina”

. ) . Dentina
importante en la prevencion de la caries

secundaria, el sellado de los margenes de

la restauracion y la promocion de la CR; Resina de composite, B; adhesivo, OL; lesion

durabilidad de la restauracion. externa.
Imagen cortesia de TMDU. Nikaido et al.

;Qué es la zona resistente acido base resistente (ABRZ)?




ABRZ se observa claramente cuando se utilizan adhesivos autograbantes
pero no adhesivos de lavado y secado, los cuales pueden afectar la
durabilidad de la unién dentinaria.

;Por qué? La agresiva capacidad de grabado del acido fosférico
desmineraliza la dentina mas profundamente que la infiltracion de la
resina adhesiva. Asi, la interfaz sellada de forma incompleta puede
facilitar la penetracion de acidos y dar lugar a la desmineralizacién
debajo de la capa hibrida.

ABRZ y su espesor se crea influenciado por , pH
del adhesivo, existencia de

¢(Qué es la zona resistencia basada en acido (ABRZ)?




+F

Reacciona con la hidroxiapatita y
Crea una sal de calcio insoluble crea resistencia a los acidos.

ABRZ de CLEARFIL Universal Bond




CLEARFIk Universal Bond Quick

ABRZ - UBQ, como adhesivo de autograbado,
muestra formaciéon de ABRZ

- UBQ contiene MDP como mondmero
funcional, que ha mostrado formacién
de ABRZ

- UBQ libera fldor, que se ha demostrado
que influye en el espesor de ABRZ

cean myNE

Imagen SEM de la formacion ABRZ con UBQ
Cortesia del Dr. Takagaki. TMDU

ABRZ de CLEARFIL Universal Bond




( MPa)

Resistencia al cizallamiento

20
18

16

14

12
10 +

8
6
4 -
2
0

PANAVIA SA Cement Universal PANAVIA SA Cement Universal
SIN Universal BOND Quick CON Universal BOND Quick (revestimiento)

m Sin contaminacion

B Contaminado con saliva y tras el lavado con agua

Tras limpiar el cemento provisional con ultrasonidos

Condiciones del revestimiento:

1) Pulido # 1000 dientes, 2) Recubrimiento segun las instrucciones de uso de
CLEARFIL™ Universal Bond Quick.

Contaminacién por saliva:

1) Contaminado con saliva artificial durante 1 minuto, 2) saliva es limpiada
con agua.

Contaminacién temporal del cemento:

1) TEK (resina acrilica autopolimerizable) se fija temporalmente con un
cemento provisional (policarboxilato tipo), 2) almacenado a 37 ° C 95% RH
durante 1 semana, 3) TEK y el cemento temporal se retira con ultrasonidos
Medicién de la fuerza de cizallamiento:

1) chip SUS (3 mm)®) se une por cada operacidon de unién (SA Universal), 2)
Medido después del almacenamiento en agua a 37 °C durante 1 dia.

Fuente: Kuraray Noritake Dental, Inc.

Protege al diente de la contaminacion




= Sin tiempo de espera (cualquier técnica de grabado)

- Delgada y fuerte capa de revestimiento
gracias al mondmero de amida

- Protege la dentina con ABRZ gracias al
mondmero adhesivo (MDP) y liberacién de fldor

CLEARFIL
5°BOND Unive

- Protege al diente de la contaminacion

Ventajas de CLEARFIL TRI-S BOND Universal Quick




Espesor de la pelicula: 5-10 ym

Espesor de pelicula con activador CLEARFIL DC: <1 ym
Curacion: Fotopolimerizable o autopolimerizable cuando se
usa con el cemento PANAVIA SA

Duracion: 3 V2 afios

Tiempo de trabajo: 7 minutos con bloqueo de luz

Tiempo de trabajo con el activador CLEARFIL DC: 90
segundos

Imagenes TEM: Cortesia del Dr. K. Yoshihara 'y
el Dr. N. Nagaoka, Universidad de Okayama,
Japén

Especificaciones Técnicas



Inverstigacion Universitaria




EDJ S3 Bond S3 Bond Plus TRI-S BOND Universal Quick SE BOND
Urabe et al., Hosaka et al., Hosaka et al., Kuno et al.,, Satoetal.,
2000 2011 2011 2016 2016

Data courtesy of Dr. Hosaka, TMDU. Japan

MTBS a dentina humana (MPa)




Ultimate Tensile Strength* (MPa) u-TBS a dentina humana (Autograbado)

70 1 100 -
m Dry ]

60 - 24h wet 90 -

Tmonth wet 80 - p 4
50 - T : o
40 - 60
50 -
30 A
40 -
20 - , 30 -
20 -
10 -
10
0 - 0 - . .
v $3 Bond Plus SE BOND TRI-S BOND Universsl S3 Bond Plus SE BOND
ulIcl

Cortesia del Dr. Hosaka and Prof. Tagami, Tokyo Medical and Dental Univ. Japan

*Specimens; Tmm x Tmm x 10mm

Propiedades fisicas y fuerza de resistencia




60

50

40

30

20

10

“ Autograbado
M Grabado total

e
10s
>S 20s Frotado Frotado
Frotado Frotado
X 2 capas
AR ot Quick  Scotchbond U* Allbond U* SE Bond Allbond 3*

IADR 2016 (abstract #1118, Korea), X. Hu, A. Sadr, J. Sorensen et. al., U. Washington

*Not registered trademarks of Kuraray Co. Ltd.

Resistencia al cizallamiento a dentina humana (MPa)




CLEARFIL™ S3BOND Universal Quick & S’°BOND Universal

CLEARFIL™ S3BOND
Universal Ouick

CLEARFIL™ S BOND
Universal

ScotchBond
Universal

Tetric N Universal

G-Premio Bond

Gluma Universal

Sin tiempo
de espera

10 s

20s

20s

10 s

20 s

NO

NO

NO

NO

NO

Si

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO
NO

Si

(Segmentacion)

NO

Bajo riesgo de
contaminacién

Especially important for Pediatric and
Geriatric Patients

Bajo riesgo de
contaminacion

Especially important for Pediatric and
Geriatric Patients

ALTO RIESGO DE
CONTAMINACION

ALTO RIESGO DE
CONTAMINACION

SEPARACION DE
FASE
SEGMENTACION

ALTO RIESGO DE
CONTAMINACION



)

RAPID BOND

Ultra "Rapido”para dentistas y pacientes O 0y

Sin espera, sin frotados prolongados ni multiples capas

Reduce el riesgo de contaminacion
|deal para pacientes con dificultades para mantener la boca abierta

Facil de usar y Baja sensibilidad a la técnica
Menor sensibilidad a la presion de soplado de aire
Sin separacion de fases incluso después de la evaporaciéon de solventes

Funcion biolégica
Liberacion de fluor: influye en el espesor de ABRZ

Ideal para el sellado inmediato de dentina (IDS)
+Fuerza de unidn, -Sensibilidad postoperatoria, protege de la contaminacién

TRI-S BOND Universal Quick




PID BOND
0LOGY

CLEARFIL™ TRI-S BOND Universal Q1vick



Shaping the Future of Esthetics

Kuraray Noritake Dental Inc.

Nbrilabe
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RAPID BOND

TECHNOLOGY

Original / Highly Purified

for your

Better Bond Strength
/ Long Lasting

Unigue Catalysts System '
Y 6! moae A Only One!
2% m *peptum) :
0®o W *intpy
Cured Better/

No Dual cure activator _’

O 0
\)I\ N -~ W:if;c;roup
R H

New Amide Group

New Hydrophilic Amide Monomer




Optimal balance between hydrophilicity and curing property
>

Hydrophilic TECHNOLOGY

aWw amide monome

L
Hydrophilicity Light-cured Amide monomer

(after water sorption) b

0] (0]
Light-cured HEMA ony YKOMOOMO)Y
OH OH

(after water sorption) Bis-GMA

*Partition
coefficient (log P)

Hydrophobic

Curing property

New Hydrophilic Amide Monomer



)

RAPID BOND YA ’

TECHNOLOGY 3
a 2
()
n-octanol S 1
water Amide Monomer
0 n
HEMA TEGDMA Bis-GMA
-1 ;
Partition coefficient = log,,Pow = 109,,C,,.cctano/ Cwater °\/\o )\,ﬁ\/\o/\ﬂ\/\o*(
C. -octano: MONomer concentration in n-Octanol H drophilic HEMA " TEGDMA ¢
Cyater: MONOMer concentration in water amide monor emonomer \Y)%/Y\C’ San® W
Separating funnel l Bis-GMA
| | | N
1 1 | Il
LogP
Nojiri, Fuji Hat ka, K Noritake Dental | -1 ! 2 3 - ’
ojiri, Fujimura, Hatanaka, Kuraray Noritake Dental Inc., .
The 95t General Session & Exhibition of the IADR, 2017 Hydrophilic | Hydrophobic

New Hydrophilic Amide Monomer




